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一、报告简介

观研报告网发布的《2014年中国半导体封装测试行业市场规模及领军企业经营情况》涵盖
行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以
大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争
战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据
，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观
等多个角度进行市场调研分析。
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二、报告目录及图表目录

与中国台湾集成电路产业相比，我国大陆的封装测试业虽然起步晚，但是增速高，主
要由于我国3G手机、平板电脑等终端产品产量的持续增长。
中国IC封装市场起步晚，但增速快，行业规模近年来占全球比例也在不断上升，2013年已
高达36%。
我国封测行业产值在过去十年始终保持在我国半导体总产值40%以上的较高水平，主要是由
于在半导体产业链上，封装与测试环节具有技术壁垒相对最低、劳动力成本要求最高和资本
壁垒较高的特点，中国最适合半导体封装测试行业发展。
                                          图1：中国IC封装产值及占全球份额（亿元）

此外，国际半导体制造商和封装测试代工企业如英特尔、三星等为了降低生产成本，
纷纷将其封装产能转移至中国，拉动了中国半导体封装产业规模的迅速扩大，也造成我国封
装测试业外资企业占比很高。
在封测整个产业的快速增长拉动下，我国本土的封测企业如长电科技、通富微电、华天科技
等也得到了较快的发展。大陆三大封测厂长电科技、通富微电、华天科技早已位列全球前二
十大封测厂，其中长电科技2013年排名上升一位至全球第六。

根据中国半导体行业协会统计，2014年第一季度中国集成电路封装测试行业中长电科
技、通富微电、华天科技等国内封装测试企业第一季度增长强劲，封装测试业销售额254.6
亿元，同比增长10.1%，增幅比2013年第一季度提升了4.2个百分点。
                                 图2：2013年中国前十大封测公司中外资占比较高
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